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Modulare Lageplan-Tableaus Serien LM-xx, LMT-xx 

 

 

Empfehlungen für die Erstellung und Behandlung von Lageplänen: 

 

 

� Für die leichtere Gestaltung einer Beschriftungseinlage bzw. eines 

Lageplans sind die Abmessungen und Lochmuster der Lochrasterplatten für 

die Standardformate DIN A4, DIN A3, DIN A2 im Internet unter www.heiland-

electronic.de als DXF-Dateien abrufbar. 

 

 

� Die Beschriftungseinlage bzw. der Lageplan als Ausdruck, Plot, Kopie etc. 

kann je nach Papier-Beschaffenheit Luftfeuchtigkeit aufnehmen.  

Um ein Verziehen auf Dauer zu vermeiden, empfehlen wir verzugsfreie 

Folien zu verwenden oder bei Standardpapier dieses vor dem Einlegen 

zwischen Frontscheibe und Lochrasterplatte zu laminieren.  

Das Laminieren bieten u.a. Copyshops in Ihrer Nähe an. LAMIPLAN-Folien 

zum Selbst-Laminieren gibt es z.B. unter www.MP-artware.de 

 


